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前言

阅读本书微处理器设计虽然并不难，但是有时它也很难。
随着处理器复杂度的提高以及处理器设计团队规模的扩大，设计工程师的工作已经变得更加专业化，
只专注于设计流程中的一部分。
设计流程中的每一步骤都有各自的专业知识。
现在，在处理器设计团队中工作一点也不难，并且也不需要对设计中和自己无关的各个方面都有清晰
的了解。
同样，大部分书籍只关注于处理器设计中的一个特定方面，通常不考虑前面和后面的步骤。
本书的目的就是给出一个微处理器设计流程的整体描述，从处理器的原始规划开始，涵盖所有必需的
步骤，一直到向客户发货。
在单单一本书里涵盖完整的设计流程，意味着只能涉及每个步骤中最重要的方面。
书末给出处理设计的关键概念和术语，使读者能对每个步骤都有更多的了解。
学生可以通过本书对设计有一个广泛的认识，然后决定哪方面是他们最感兴趣的、想要进一步探索的
领域。
已经从事设计工作的工程师可以认识到他们的专业是如何嵌在整体流程中的。
非技术人员，如经理、商家或客户，可以了解到与他们共事的工程师用到的术语和概念。
本书按照微处理器设计的流程进行编写。
前两章涵盖了设计真正开始之前所必需的概念。
第1章讲述了晶体管及其发展是如何驱动微处理器设计的。
第2章描述了一些其他的与处理器进行通信的部件。
第3章从设计规划开始讲述处理器设计流程，后面的章节对每个所需的步骤进行一一介绍，一直到最
终产品的发货。
处理器设计中的很多专业术语和缩写词在正文中进行了解释，但是在本书最后依然给出了术语表，以
供参考。
在阅读本书之后，微处理器设计就不会显得很难了。
处理器设计的未来半导体工业的飞速发展使得对处理器设计未来的预测非常困难，但是有两个在未来
几年里设计者必须解决的关键问题。
①如何能充分利用不断增加的晶体管数量？
②如何能将处理器设计得更加节能？
本行业有史以来，第一个问题一直是处理器设计者面对的最大的问题。
截至2006年年底，市场上拥有最高晶体管数量的处理器包含的器件数超过了lO亿。
如果以现在的增长率继续增长，2015年之前会出现100亿器件的处理器，1000亿器件的处理器会于2025
年之前出现。
这些处理器会是什么样呢？
对于如何使用更多的晶体管这一问题，最近有一种回答，就是将多个处理器核放在一个芯片上。
这是否意味着，一个100亿晶体管的处理器仅仅是10个10亿晶体管处理器的组合？
这的确是有可能的，但是，一个1000亿晶体管的处理器几乎不可能是一个有100个核的处理器。
至少现在，大多数软件问题还不能分割成这么多独立的片段。
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内容概要

本书以微处理器设计为中心，内容涵盖了从设计规划到工艺制造的全部设计流程。
全书共11章，对设计中需要的所有步骤进行了一一介绍，重点讲述了微处理器的发展历程、计算机部
件、设计规划、计算机架构、微处理器架构、逻辑设计、电路设计、版图、半导体制造、微处理器封
装以及硅片的调试和测试。
书末给出了有关处理器设计的关键概念和术语，便于读者理解和掌握。
    本书的读者对象为高等院校微电子专业的广大师生及工程技术人员、研发人员。
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　　作者联系方式：grant. mcfarland@comcast.net

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<微处理器设计>>

书籍目录

第1章　微处理器的发展历程  1．1　引言  1．2  晶体管  1．3  集成电路  1．4  微处理器  1．5  摩尔定律 
1．6  晶体管尺寸缩小  1．7  互连尺寸缩小  1．8  微处理器尺寸缩小  1．9  摩尔定律的未来    1．9．1  多
阀值电压    1．9．2  绝缘体上硅    1．9．3  力硅    1．9．4  高K值栅极电介质    1．9．5  改善的互连线   
1．9．6  双栅极／三栅极  1．10  总结  复习题  参考文献第2章  计算机部件  2．1  引言  2．2  总线标准  2
．3  芯片组  2．4  处理器总线  2．5  主存储器  2．6  视频适配器(图形卡)  2．7  存储设备  2．8  扩展卡  2
．9  外设总线  2．10  主板  2．11  基本输入输出系统  2．12  存储器分层结构  2．13  总结  复习题  参考
文献第3章  设计规划  3．1  引言  3．2  处理器路标  3．3  设计类型和设计时间  3．4  产品成本  3．5  总
结  复习题  参考文献第4章  计算机架构  4．1  引言  4．2  指令  4．3  计算指令  4．4  数据传输指令  4．5 
流程控制指令  4．6  指令编码  4．7  CISC与RISC  4．8  RISC与EPIC  4．9  近期x86扩展  4．10  总结  复
习题  参考文献第5章  微处理器架构  5．1  引言  5．2  流水线  5．3  高性能设计  5．4  性能评估  5．5  微
处理器架构的关键技术    5．5．1  缓存存储器    5．5．2  缓存一致性    5．5．3  分支预测    5．5．4  寄
存器重命名    5．5．5  微指令和微码    5．5．6  重新排序、隐退以及重演    5．5．7  指令寿命  5．6  总
结  复习题  参考文献第6章  逻辑设计第7章  电路设计第8章  版图第9章  半导体制造第10章  微处理器封
装第11章  硅片的调试和测试术语表

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<微处理器设计>>

章节摘录

插图：
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编辑推荐

《微处理器设计:从设计规划到工艺制造》的读者对象为高等院校微电子专业的广大师生及工程技术人
员、研发人员。
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